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Mit Kupfer beschichten Fotolack auftragen

(a) (b) (c)

Belichtungsmaske justieren Belichten Entwickeln
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Leiterbahnen atzen Fotolack entfernen
““““‘ ““““‘ Leiterbahnen

() (h) (i)



Montagebohrung
Durchgehendes Via
Teilvergrabenes Via
Vergrabenes Via

Bedrahtetes Bauteil
(THD)

Kupferschicht (Routing-Layer)
Substratkern

——Haftvermittler (,,Prepreg”)

Oberflachenmontiertes Bauteil (SMD)



€202 4198ulids ‘uadunyjeyds JaYdsIuoIP|9|d SNMiuInNoAe sap uade|pundo ‘9|q1ayds r ‘Siual 1 ©

° 0e > ° 0 0% e
L)
° MRS °
° °
s ° ®e °
N8 & I
° oo ® DR kﬁﬁ F
° °

Kapitel 1 - Einflihrung



Bandabstand [eV]

Kapitel 1 - Einfliihrung

«<—— Zunehmende Leitfahigkeit

© J. Lienig, J. Scheible, Grundlagen des Layoutentwurfs elektronischer Schaltungen, Springer 2023



Stromfluss

\

Freies

Leitungsband <=(?/ Elektron

........................................... N

Bandliicke N\ Donator

CHCECNCECHNCNCHNCNCNS)
®© © © valenzband © © ©

CRCECECECECECHCRSRS,

E
Leitungsband
Ec
Stromfluss
Bandliicke / Akzeptor
[N 1 RN, W . WA e
, Freies Loch

Ey

OO0 0000
© © © valenzbhand © © ©6

©QO0O00OO0B 00O







[ oxid (SiOy) B Vetall Via Kontaktloch Leiterbahnen
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[ Spezifikation ]

Funktionsbeschreibung

Technologiedaten

[ Schaltungsentwurf ]4

Strukturbeschreibung
(Netzliste oder Schaltplan)

Technologiedaten
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